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我国科学家发现热射病的重要致病机理

日期： 2022年05月12日　09:46       来源：科技部生物中心 【字号：大 中 小】 

　　热射病（Heatstroke，又称“重度中暑”）是一种由热应激引起的、危及生命的疾病，与循环衰竭和多器官功能障碍有关。随着全

球气候变暖，热射病引起的死亡人数逐年增加，但其致病机制尚不清楚。近日，中南大学湘雅三医院研发团队在《Science》杂志发表

了题为“Z-DNA binding protein 1 promotes heatstroke-induced cell death”的文章。

　　研究团队利用高温度（39℃）与高湿度（60%）环境构建了热射病小鼠模型，探讨了程序性细胞死亡在热射病中的作用。研究发

现，高体温通过受体互作蛋白3（RIPK3）途径诱发多种程序性细胞死亡，单独热应激即能诱导RIPK3依赖的混合谱系激酶样结构域

（MLKL）的磷酸化与半胱氨酸蛋白酶-8（caspase-8）的剪切，从而引起程序性细胞死亡，进而导致弥散性血管内凝血（DIC）与多脏

器损伤，敲除RIPK3基因能阻断上述生化反应与细胞死亡。进一步研究表明，Z-DNA结合蛋白-1（ZBP1）作为细胞内的模式识别受

体，是热应激诱发RIPK3磷酸化与程序性细胞死亡的关键分子。热应激通过热休克转录因子1（HSF1）增加ZBP1的表达，并通过一种独

立于核酸感应作用的机制即受体相互作用蛋白同型相互作用基序（RHIM）结构域激活ZBP1。

　　该研究发现了热射病的重要致病机理，揭示了ZBP1活化的新机制，为热射病的防治提供了重要思路。

　　论文链接：

　　https://www.science.org/doi/10.1126/science.abg5251

　　注：此研究成果摘自《Science》杂志，文章内容不代表本网站观点和立场，仅供参考。
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